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Prof. Camillo D’Arca

Imdgenes con SEM a 600X y
3000X:del estrato hibrido
obtenido con técnica two bottles,
notar la cantidad y la profundi-
dad de los resin tags
Universidad de Chieti (ltalia)
(Prof. Camillo D’Arcangelo)
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Microscopia realizada en la
Universidad de Tor Vergata de
Roma (ltalia) por el Prof.
Francesco  Mangani,  que
contribuyo a la creacion del Ena
Bond SE después de 3 anos de
investigaciones y pruebas.
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MONOCOMPONENTE

ENA BOND ADHESIVO MONOCOMPONENTE
Ena Bond fotopolimerizable

Ena Etch Acido ortofosférico 37%
Accesorios

COSM300A Ena Bond Bonding fotopolimerizable 5 ml
COSM300D Ena Bond catalizador 5ml
COSM101B Ena Etch Acido orfofosférico 37% 29 ml

Recambios COSM300
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BI-COMPONENTE

ENA BOND ADHESIVO BI-COMPONENTE
Ena Bond Primer fotopolimerizable

Ena Seal resina fluida fotopolimerizable
Ena Etch Acido ortofosforico 37%
Accesorios
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COSM300A Ena Bond Bonding fotopolimerizable 5 ml
COSZ10 Ena Seal resina fotopolimerizable

con Primer_\A L

Recambios COSM300K
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e SELF-ETCHING

ENA BOND SE ADHESIVO SELF-ETCHING

F_‘_*, Ena Bond SE Primer
ol Ena Bond SE resina fotopolimerizable
E—, : Ena Etch Acido orfofosférico 37%
: Accesorios
+ [SREEN  ENA BOND SE ADHESIVO SELF-ETCHING
o : Ena Bond SE Primer
*“'O g Ena Bond SE resina fotopolimerizable
g i
i\ =g CFOTP Ena Bond SE Primer
I Micerium S.p.A. g H CFOTS Ena Bond SE resina fotopolimerizable
- 'Wia G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) lfalia 2
Tel. ) 0185 7887 880 « Fax (+39) 01857887970 o=

Oficina en Espaia
Calle Verdi, 38-40 bajos 2° - 08172 San Cugat del Valles
- Fax/Tel. 93 674 31 18 « michele@micerium.it  wyg.micerium.es
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